Tuotekuvaus

HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client

Koe erinomainen tuottavuus ja suorituskyky
pilvipalvelukdytdssda.

Edisté tuottavuutta ja suorituskykyé hybriditydympéristdssa timén Thin Client -laitteen
nopedlla ja tehokkaalla AMD Ryzen™ -prosessorillal ja ensiluokkaisilla ammattik&yttdon
sopivilla liitettdvyys- ja tietoturvaominaisuuksilla. Timé& huomiota herdattdvd, kestavé
Mobile Thin Client -laite kestda kulutusta ja Iépikéy MIL-STD-testauksenb. Sen avulla saat
eniten irti investoinnistasi tekniikkaan.

Tehokas
hybridipilvityéskentelyyn

Tyoskentele tehokkaasti toimistossa tai
kotona edistyneiden
verkkotoimintavaihtoehtoijen ja
ensiluokkaisten ominaisuuksien avulla.
Hanki pitk&aikaista tuottavuutta ja
kasittele raskaita tydkuormia AMD
Ryzen™ 5000 -sarjan prosessorilla? ja
monenlaisilla yhteysvaihtoehdoilla.

Monikerroksiset
tietoturvatoiminnot

Saat mielenrauhaa ensiluokkaisilla
ominaisuuksilla, jotka auttavat
suojaamaan laitetta BIOSistas
selaimeen. Hybridik&yttdon suunniteltu
laitteistopohijaisilla
laiteohjelmistotason TPM 2.0 -
salausavaimilla? ja muilla
monipuolisilla suojauksen
lisGtoiminnoilla.

Tyyliks muotoilu.
Rakennettu kestimédan

Tama kestava, hienostuneen
esteettinen Mobile Thin Client -laite
kulkee huoletta mukana. Vankka runko
kestad arkista kulutusta ja lGpikay MIL-
STD-testauksen.? Laitteen voi pitad
puhtaana tavallisilla kotitalouden
puhdistusliinoilla.

*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta
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Mukana

Nopea laitteiden kdyttéénotto, vaivaton hallinta
Helpota IT-jériestelmdanvalvojien tydtd antamalla heille keinot kéyttddnottaa, pdivittéd ja hallita etéind tuhansia HP Mobile Thin Client -laitteita
mistd tahansa? yhdestd konsolista késin HP Device Manager -ohjelmistolla. Se tulee HP Thin Client -laitteiden mukana liséimaksutta.

Salamannopea SSD-asema
Optimaalista suorituskykyd varten valittu vakaa PCle x4 NVMe -SSD-asema jopa 256 Gtin tallennustilalla’ varmistaa, ettd laite kaynnistyy erittéin
nopeasti. Kayttdjdriestelmda ja sovellukset latautuvat nopeasti téstd tallennustekniikan uutuudesta, jolloin voit itse keskittyd tuottavuuteen.

Pysy yhteydessé kaikkialla
Téma HP Elite mt645 Mobile Thin Client tarjoaa monenlaisia tyétapoihisi ja tyétilaasi sopivia kiinteité ja langattomia yhteysvaihtoehtoja. Hanki RJ-
45-vakioliitéintd ja Bluetooth 5.2 ja valitse listominaisuutena Wi-Fi 68 ja 4G LTE? - erillisia sovittimia ei tarvita.

Vakaa, turvallinen, intuitiivinen thin client OS -kayttdjariestelma.

Tarjoa suojattu ja helppo kéyttokokemus niin [T-osastolle kuin loppukayttdgiillekin. Linux®-kayttdjariestelmadn perustuva HP ThinPro 8.0 0S'0
tarjoaa kehittyneen monikerroksisen suojauksen ja yksinkertaisen kayttoliittymdn, tukee laitteiden etéihallintaa sekd useita tydkaluja
pilvitietojenkdsittelyyn ja yhteistydskentelyyn.

Itsekorjautuva BIOS
Laiteohjelmistohyokkéykset voivat tuhota laitteen kokonaan. Varmista suojaus HP Sure Startilla (7. sukupolvi)3 kaytdnaikaisten hyokkaysten
tunnistuksella. Sen itsekorjautuva BIOS palautuu automaattisesti hyokkéayksistd tai vioittumisesta.

Huippuluokan kevyt muotoilu
Pidd mukana varmuudella. Kestavé rakenne ja sulava muotoilu yhdistavét keveyden ja lujuuden, joten Mobile Thin Client -laite kulkee helposti
mukana kaikkialle tydpdivén mittaan.

Akkuvaihtoehdot
Pysy tuottavana aamusta iltaan pitkdn akunkeston avulla. Voit valita kahdesta vaihtoehdosta sen, joka sopii oman liiketoimintasi tarpeisiin.

Esté visuaalinen hakkerointi
Esta urkkiminen hetkessé lisiominaisuutena saatavalla HP Sure View Reflect -ndyton tietoturvasuojalla,' joka tekee naytostd lukukelvottoman
sivulta. Ominaisuuteen kuuluva sinivalosuodatus lievittdd osaltaan silmien rasitusta.

Kapean reunan ansiosta nayttéalaa on enemmén
Ota muut helposti mukaan keskusteluun ja ndytd ndyton sisdltéd 180 astetta vaakatasoon aukeavan saranan avulla ja suurella naytolld, jonka
suhde rungon alaan on 88 %.'?

Aarimmaisen tehokas laite

Ota Mobile Thin Client -laitteestasi kaikki irti tehokkaalla ja luotettavalla AMD Ryzen™ 5000 -sarjan prosessorilla’ ja jopa 16 Gt:n DDR4-muistilla.
Tama suorituskykyinen yhdistelmé kykenee ohjaamaan useita néyttdjd ja mahdollistaa tehokkaan useiden tehtdvien tekemisen samanaikaisesti
- mikd tehostaa tuottavuutta.

Suojaus fyysiseltd peukaloinnilta
Voit ottaa kayttéon HP Tamper Lock -toiminnon'®, jossa Mobile Thin Client -laitteen avaaminen edellyttd esimiehen salasanaa aing, kun
murtautumisanturit laitteen pohjassa ja sisdisessd tallennuslaitteessa ovat lauenneet.

HP Smart Card -lukija
Hanki lisdkerros suojausta kayttdmallad HP Smart Card -Iukiic:cx.14 Voit suojautua salasanahyokkayksiltd asettamalla dlykortin laitteeseen ja
antamalla kayttdjatunnuksen ja salasanan.
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Tekniset tiedot
Windows 10 loT Enterprise for Thin Clients
Saatavissa olevat HP ThinPro*
s n HP Smart Zero Core'
kayttojariestelmat FreeDOS
IGEL OS
Suoritinperhe? AMD Ryzen™ -prosessori
Selain Mozilla Firefox; Mozilla Firefox (mallit, joissa HP ThinPro); Microsoft Edge; Microsoft Edge (mallit, joissa on Windows)

Saatavilla olevat

AMD Ryzen™ 5 5625U -prosessori ja AMD Radeon™-ndyténohijain (peruskellotaajuus 2,3 GHz, suurin Boost-kellotaajuus 4,3 GHz, 16
Mt L3-valimuistia, 6 ydintd, 12 sdiettd)

suorittimet234 AMD Ryzen™ 3 5425U -prosessori ja AMD Radeon™-néytdnohijain (peruskellotaajuus 2,7 GHz, suurin Boost-kellotaajuus 4,1 GHz, 8 Mt
L3-valimuistia, 4 ydintd, 8 sdiettd)
Piirisarja Jarjestelmadpiiri
e 16 Gt DDR4-3200 SDRAM -muistic; (Siirtonopeus jopa 3200 Mt/s.); 53037
Mulstin enimmaismadra Molemmat paikat ovat IT-osaston tai omatoimisten yllcipitdjien kaytettévissa/paivitettavissda. Kaksikanavaisen muistin tuki.
Muistipaikat 2 SODIMM

Sisdinen tallennustila

128 Gt enintadan 256 Gt PCle® NVMe™ Value M.2 -SSD asema®

Naytoén koko (lavistaja,
metrimitat) 35,6 cm (14 tuumaa)
Lavistd@jaltaan 35,6 cm:n (14 tuuman) heijastamaton Full HD (1920 x 1080) IPS -naytt6, kapeat reunat, 250 cd/m?, 45 % NTSC-
variavaruudesta; Lavistajaltéicin 35,6 cmin (14 tuuman) heijastamaton Full HD (1920 x 1080) IPS -kosketusndytto, 250 cd/m?, 45 %
Nayttd NTSC-vériavaruudesta; Lavistgjaltaan 35,6 cmin (14 tuuman) heijastamaton Full HD (1920 x 1080) IPS -ndytto, kapeat reunat,

integroitu HP Sure View -ndyton tietoturvasuoja, 1000 cd/m?,100 % sRGB-vdriavaruudesta; Lavistajaltadn 35,6 cm:n (14 tuuman)
heijastamaton Full HD (1920 x 1080) IPS -nayttd, kapeat reunat, 400 cd/m?, 100 % sRGB-vdriavaruudesta 718.19.20.21

Saatavilla olevat
néytdnohjaimet

Integroitu: AMD Radeon™ -néiytonohjain'™
(Tukee HD-purkua, DX12, HDMI 2.1b.)

Adni

Kaksi stereokaiutinta, kaksoismikrofoni

Langattomat tekniikat

Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) ja Bluetooth® 5.3 -langaton verkkokortti; Qualcomm?® Wi-Fi 6E WCN6856 (2x2) ja
Bluetooth® 5.3 -langaton verkkokortti#8910
NFC Mirage WNC XRAV-1

1verkkovirtaliitéinté; 1 HDMI 2.0 -liitantd; 1 kuuloke-mikrofoniyhdistelmadliittintd; 1 RJ-45 -liitéintd; 1 SuperSpeed USB Type-C® -liitéintd -
tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s (USB-virransyotto, DisplayPort™ 1.4); 3 SuperSpeed USB Type-A -liittinttié - tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s

Portit ja liittimet (lataava)'?;
(HDMI-kaapeli on hankittava erikseen.);
Valinnaiset portit: 1 ulkoinen nano-SIM-korttipaikka WWAN-verkolle; 1 dlykortinlukija (lisdominaisuus)'336
q A B g L 5 5 5 q o S [ q e q L
Sybttdlaittest HP Premium -n&ppdimisto - roiskesuojaus valinnaisella taustavalaistulla néppdimistolla’™; Monikosketuseleitd tukeva Clickpad

kosketuslevy

Tietolilkenneyhteydet

Realtek RTL8111HSH GbE; Realtek RTL8111FPH GbE "'; Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16

Kamera

IR-kamera (tietyissé malleissa); 720p HD -kamera, jossa kohinanvaimennus (tietyissé malleissa) "6

Ohjelmistot

HP Connection Optimizer; HP Hotkey SupportHP Easy Shell; HP ThinUpdate; HP Easy Update333334

Tietoturvan hallinta

USB-portin kayttoonotto ja kaytdstd poistaminen (BIOS); Power-on password (BIOS) -kdynnistyssalasana; Setup password (BIOS) -
asetussalasana; tuki kotelon riippulukoille ja vaijerilukoille; HP Secure Erase BIOS-pdivitys verkon kautta; HP BIOSphere (6.
sukupolvi); HP Sure Start (7. sukupolvi), HP Tamper Lock; HP DrivelLock ja Automatic DriveLock

Sormenijalkitunnistin

Sormenidlkitunnistin (tietyissad malleissa)
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Tekniset tiedot

Hallintaominaisuudet

HP Cloud Endpoint Manager; HP Write Filter; HP:n BIOS-madritysapuohjelma; HP Device M(Jn(]ger22

Citrix® ICA; Microsoft RFX/RDP; VMware Horizon® View™ (RDP/PColP:n kautta) ja Blast Extreme (Protokollat madaraytyvat asennetun

Protokoliat kayttojarjestelmdan perusteella.); Azure Virtual Desktop listiosa; Microsoft 365
Teho glkoinen HP.SmorF 65 W -virtoldhde@; Ullkoirlen HZFgSmort 45 W -virtaléhde; HP Smart 45 W:n ulkoinen USB Type-C® -virtaldhde; HP
mart 65 W:n ulkoinen USB Type-C® -virtaléhde!
Akun tyyppl HP:n pi.t.k('.jkestoir.wen polyn]e?r.iokku, 3 I.(ennoo. (42,75 Wh) HPn pitkakestoinen polymeeriakku, 3 kennoa (51,3 Wh)28;
Akku sijaitsee laitteen sisdllé, joten asiakas ei voi vaihtaa sitd. Takuu kattaa huollon.
Akun kayttoika Jopa 16 tuntia 4 minuuttia
Mitat 3219 x 21,39 x1,99 cm
Paino Peruspaino 1,38 kg
Ympéristdmerkit EPEAT®-rekisteroityjé kokoonpanoja saatavilla®!

Energy Star -sertifioitu

ENERGY STAR® -hyvéksyntc

Varmenteet ja

CCC; CECP; GS-merkint&; EMC; IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2

yhteensopivuus

Kesté&van vaikutuksen T . 3o

madritykset Vahahalogeeninen

Takuu 3 vuoden (3/3/0) rajoitettu takuu sisdltdda 3 vuoden takuun osille ja tyolle. Ei korjausta asiakkaan luona. Endot ja edellytykset

vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa.
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Alaviitteet

Viestinnan alaviitteet

C Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyd. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivat valttamatta hyddy taman tekniikan kaytostd. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat
sovellusten tydkuorman sekd laitteisto- ja ohjelmistomdadiritysten mukaan. AMD:n numerointi ei ilmaise kellotaajuutta. Edellyttdd Internet-yhteyttd, joka on hankittava erikseen.

2 Edellyttad internet-yhteyttd, joka on hankittava erikseen.

3 HP Sure Startin (7. sukupolvi) saa tiettyihin HP:n laitteisiin. Saatavuuden voi tarkistaa tuotteen teknisista tiedoista.

4TPM 2.0 toimii rajallisesti HP ThinPro-/HP Smart Zero-laitteissa. Toiminnot maardytyvét asiakkaan kayttoon ottamasta sovelluksesta, joka kykenee havaitsemaan TPM-sirun.

5 MIL-STD-testauksella ei pyrité todistamaan Yhdysvaltain puolustusministerién sopimusvaatimusten téyttymistd tai sopivuutta armeijokdyttoon. Testaustulokset eivat ole takuu tulevasta suorituskyvysta ndissa
testausoloissa. Vahinkosuojaus edellyttad lispalveluna saatavaa HP Accidental Damage Protection Care Pack -sopimusta.

6 Katso puhdistuslinan valmistajan desinfiointiohjeet ja HP:n puhdistusohjeet HP:n testaamille puhdistusliinaratkaisuille "How to Sanitize Your HP Device” (HP-laitteen desinfiointi) -julkaisusta.

T Tallennusasemissa 1Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi.

8 Wi-Fi 6 on lisdominaisuus, joka on médritettéva tuotetta hankittaessa. Tarvittava langaton tukiasema ja Internet-palvelu on hankittava erikseen. Julkisia langattomia tukiasemia on rajoitetusti saatavilla. Wi-Fi 6
(80211ax) on taaksepdin yhteensopiva aiempien Wi-Fi 80211 -tekniikoiden kanssa. Tahéin tuotteeseen ei saa Wi-Fi 6E -toimintoa.

9 WWAN-toimintoa ei saa HP ThinPro OS -kayttojariestelmadn. 4G LTE -moduuli on liséominaisuus, joka on lisattévé kokoonpanoon tehtaalla ja se edellyttéd aktivointia ja erikseen hankittavaa palvelusopimusta.
Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoaijalta. Yhteyden laatu ja léhetys- ja latausnopeudet vaihtelevat sijainnin, ympdriston, verkon seké muiden tekijdiden mukaan. 4G LTE -toimintoa ei saa kaikkiin
tuotteisiin eikd kaikilla alueilla.

10 HP ThinPro 8.0 OS on lisdominaisuus, jonka voi tilata kokoonpanoon tuotetta hankittaessa tai ostaa erikseen. Katso jérjestelman viahimmaisvaatimukset tietolomakkeesta. HP tarjoaa tukea ja julkaistut
paivitykset huhtikuuhun 2025 asti.

M Integroitu HP Sure View Reflect -ndyton tietoturvasuoja on lisiominaisuus, joka on médritettévé tuotetta hankittaessa. Se toimii vaakasuunnassa.

12 Aktiivisen ja ei-aktiivisen nayttdalueen osuus verrattuna aktiiviseen nayttéalueeseen ja reunukseen. Mitattu kansi kohtisuorassa tydpoytadn nahden.

18 HP Tamper Lock on lisdominaisuus, joka on médritettavé kokoonpanoon tehtaalla. Se edellyttéd esimiehen salasanan madrittamistd ennen kayttod.

4 HP Smart Card -lukija on liséominaisuus, joka on madritettdvé tuotetta hankittaessa.

Erittelyn alaviitteet

" Kaikki toiminnot eivat ole kéytettévissa ThinPro- ja Smart Zero -laitteissa.

2Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyd. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivét valttamatta hyody taman tekniikan kaytostd. Suorituskyky ja kellotadjuus vaihtelevat
laitekokoonpanon ja ohjelmistomadritysten mukaan. AMD:n numerointi ei heijasta kellonopeutta.

3 Prosessorin nopeus parhaan mahdollisen suorituskyvyn tilassa; prosessorit toimivat pienemmillé nopeuksilla, kun akun kulutus on optimoitu.

4 AMD Max Boost -tekniikan suurin mahdollinen suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja jériestelman yleisten médritysten mukaan.

5 Koska jotkin muiden valmistajien muistimoduulit eivét ole standardien mukaisia, suosittelemme HP-muistien kéyttamista yhteensopivuuden varmistamiseksi. Jos kaytat yhdessa muisteja, joilla on eri nopeudet,
j@riestelma toimii hitaimman muistin nopeudella.

6 Toimii Vain Gen3x4-asennuksessa AMD Ryzen Barcelo -prosessorin avulla.

7 Edellyttad langatonta tukiasemaa ja Internet-liittymdd, jotka on hankittava erikseen. Julkisia langattomia tukiasemia on rajoitetusti saatavilla. Wi-Fi 6 (80211ax) on taaksepéin yhteensopiva aiempien Wi-Fi 80211 -
tekniikoiden kanssa.

8 Wi-Fi 6E -yhteyttd ei saa Thin Client -laitteisiin. Wi-Fi 6E -yhteyden kayttdon 6 GHz:n tadjuudella tarvitaan erikseen myytéava Wi-Fi 6E -reititin. Julkisia langattomia tukiasemia on rajoitetusti saatavilla. Wi-Fi 6E on
taaksepdin yhteensopiva aiempien 802.11-madritysten kanssa. Ja saatavilla maissa, joissa Wi-Fi 6E -tekniikkaa tuetaan.

9 WWAN-moduuli on lisdominaisuus, joka edellyttad tehdaskokoonpanoa ja erikseen hankittavaa palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteysnopeudet vaihtelevat
sijainnin, ympdriston, verkon ja muiden tekijdiden mukaan. 4G LTE -toimintoa ei saa kaikkiin tuotteisiin eika kaikilla alueilla.

10 WWAN-toimintoa ei saa ThinPro OS- ja Smart Zero Core -kayttojariestelmiin.

M Kasitteet "10/100/1000" ja "Gigabit" tarkoittavat IEEE 802.3ab -standardin Gigabit Ethernet -médrityksen mukaisuutta - ei yhden gigabitin todellista toimintanopeutta. Nopeaan tiedonsiirtoon tarvitaan yhteys
Gigabit Ethernet -palvelimeen ja verkkoinfrastruktuuriin.

12 SuperSpeed USB 20 Gb/s -yhteyttd ei saa Thunderbolt™ 4 -liitantadan.

L Kayttdja paasee SIM-korttipaikkaan késiksi vain, kun laitteessa on WWAN-kokoonpano.

" Tergvapiirtokuvien katselemiseen vaaditaan terévapiirtosisaltdd (HD).

15 Taustavalaistu ndppdimistd on saatavana lisévarusteena.

16 |R-kameran saa vain Windows 10 10T -kdyttojariestelmaan.

7 Integroitu HP Sure View Reflect naytdnsuoja on lisiominaisuus, joka on médritettévé ostohetkelld ja on suunniteltu toimimaan vaakasuunnassa.

18 Todellinen kirkkaus on pienempi kosketus- tai Sure View -néytolld.

19 Resoluutiot madraytyvat ndytdn ominaisuuksien sekd resoluutio- ja virisyvyysasetusten mukaan.

20 Kosketusndyttod ei saa ThinPro- ja Smart Zero Core -jdrjestelmiin.

2'HD-kuvien katselemiseen tarvitaan HD-sisdltod.

22 Tiettyihin HP mt645 Mobile Thin Client -laitteisiin on esiasennettu HP Cloud Endpoint Manager 12 kuukauden ajaksi. Palvelujakso alkaa laitteiden rekisterdinnistd. CEM tukee padtelaitteita, joissa on Windows 10
loT 2016 tai uudempi tai ThinPro 7.2 SP8 tai uudempi. 12 kuukauden kuluttua on hankittava uusi lisenssi, jotta kaikkia ominaisuuksia voi edelleen kayttad. Kun tarkat tiedot, kokoonpanovaatimukset ja
ominaisuusluettelot julkaistaan, niihin voi tutustua tietolomakkeessa osoitteessa https://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c08045808.

23 4P BIOSphere (6. sukupolvi) -ominaisuudet voivat vaihdella tietokoneen kayttojériestelman ja kokoonpanon mukaan.

24 HP Sure Start -ohjelmiston (7. sukupolvi) saa tiettyihin HP:n tietokoneisiin ja se edellyttd Windows 10 -kayttojariestelmad tai uudempaa.

25 HP:n sormenidlkilukija on liséiominaisuus, joka on madritettéva tuotetta ostettaessa.

6 Hpin sormenijclkilukijaa ei saa ThinPro- ja Smart Zero -laitteisiin.

27 Tamper Lock on lisiominaisuus, joka on madritettévé tuotetta hankittaessa.

28 Akun todellinen wattituntien (Wh) maard vaihtelee suunnitellusta kapasiteetista. Akkukapasiteetti pienenee luonnollisesti varastoinnin keston, ajan, kéytén, ympariston, lampétilan, jdriestelmén kokoonpanon,
ladattujen sovellusten, ominaisuuksien, virranhallinta-asetusten ja muiden tekijdiden mukaan.

29 Saatavuus voi vaihdella maittain.

30 Yhdysvalloissa ja Kanadassa sijaitsevat asiakkaat saavat lisétietoja Self Maintainer -ohjelmastamme tédltd: https:;//h20345.www2.hp.com/csnmemsdocs/marcomm/cpn_cms/SMext1.htm. Latinalaisen
Amerikan, EMEA-alueen ja Aasian-Tyynenmeren asiakkaat voivat selvittad saatavilla olevat itsekorjausohjelman vaihtoehdot suoraan myyntiedustajaltaan.

31 perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisterointiin IEEE 16801-2018 EPEAT® -standardin mukaan. EPEAT®-rekisterointi vaihtelee maakohtaisesti. Lisétietoja saa osoitteesta www.epeat.net.

32 Ulkoiset virtaldhteet, virtajohdot, muut johdot ja lisdlaitteet eivat ole vithdhalogeenisia. Tuotteen ostamisen jdlkeen hankittavat varaosat eivét vélttamatta ole vihahalogeenisia.

33 \iain Windows.

34\fain ThinPro.

35 Asiakas saa vain Wi-Fi 6 -tuen. Wi-Fi 6E ei ole saatavilla.

36 \WWAN-toiminnon saa vain Windows loT -kayttojdrjestelmadn.

37 Koska jotkin muiden valmistajien muistimoduulit eivét ole standardien mukaisia, suosittelemme HP-muistien kéyttéimista yhteensopivuuden varmistamiseksi. Jos kaytat yhdessa muisteja, joilla on eri nopeudet,
j@riestelma toimii hitaimman muistin nopeudella.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Tdmdn julkaisun tietoja voidaan muuttaa iiman erillistd ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut madritetaan tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Taman
julkaisun sisaltod ei tule tulkita lisatakuuksi. HP ei vastaa tdmdn julkaisun sisdltémistd teknisista tai toimituksellisista virheista tai puutteista. Intel, Core, XMM ja Thunderbolt ovat Intel Corporationin tai sen tytaryhtididen tavaramerkkeija tai rekisteroityja
tavaramerkkeijd Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AMD, Ryzen ja Radeon ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkeijd. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota HP Inc. kayttdd lisenssilld. USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin
rekisteroityja tavaramerkkejd. DisplayPort™ ja DisplayPort™-logo ovat Video Electronics Standards Associationin (VESA®) omistamia tavaramerkkejé Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ENERGY STAR on Yhdysvaltain ympdristdnsuojeluviraston (EPA) rekisterdity
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Maaliskuu 2024

/



